1:1:
1:2.
1.3.

1:3.10
1.3.2.

1.4.

1:4.1.
1.4.2.

1.5.

115:1;
1.5.2.

2.1
2.2.
2:3.

23.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.34.
2.3.5.

3

3.1.
3.2

32.1.
3.2.2,
3.2.3.

3.3.

3.3.1.
532
3.3.3.

34.

3.4.1.
3.4.2.

Obsah

REedmituva el ting G skt e et S U S I 1 S 9
Vioditera  Rabely et s e e 4 s Tey 5 Fns 11
P (A1 VT VI S AN ot o S R Tt A < R 11
JaATi vodst e a RRbeli T, e A e T R [T e ARt o7 13
FEYPY.vOdith aelich aurdent €75 Lol K5 <l be ol SaE e - 14
Vodice pro-hold vedend ™7 . ST s TV o TR A s AT -
Izolovan®vodite st audin a0 BT, 1L S e s D R SR T\ 15
Typy kabeli G el mrsent i & 0L T e o e R S sl 19
Stlote RabELy TS, SERIRNLT o 510 a s, emataehia ol ol RIS (L .19
7 E T et T 0 AR AR S AR R 1 e b A AP
Vodie pro vysokofrekven®nf G¥ely . . . . . . . . ¢ o . . ie o 21
Vysokofrekvendnf IAnKD .. . . -1 i i T e R e R R
Dvouvoditové vedenf . . . . . . . . . e el O SORREESERERIGIR SR 22
Vinuth dinavijechotechnika ..o oivu (o 0 = e o SRR ) AP |
Sonfastky o indukBmoNtl 107 ¥ G TS vt e, S 24
Z4kladnf parametry . . . . . . . BT e e oy TR N e L 25
Rozdélent civek a jeficliprovedent. 50 & o ol o RSERRESICR S 27
Druly VAR, o M St et L W o il e e o e R 27
ANVALYJAACT s 2200 T sia e s L e e e wh T ey CORERE g L. - 31
EhIMIVEY S oDl dtis i Sy s S ST s, 31
Civky s magnetickym jddrem a vzduchovou mezerou. . . . . . . . . 32
RO Ry e i S v e e T e e Taiile Tantiar o N EREREE S Y S s,
Technika propojovén{ elektronickych obvodd . . . . . . . 38
Volné'voditové spoje a kabelové formy. . .o ¢ . .« i e ohieing o o Vs s 38
L f T R R s R G el A R R R e V0 L e 2l han x99
Z4kladni typy plodngch spoji. . . . . . . . » s B 2 o SR 39
Materidly/pro plodné spoje~ ... o . e e o e S P e SRS
Niévthplodnych spoji s o o ! v o a'e aia o oo« e s, N 48
PHBOTOVEI VORIEN 3 - Vo i e i DT e o SRR e o1 T
INVECSCHATNCRE BOOFE -t 2 cudih v il i ey S e R e S P ALy 47
IMStalurgicke SPOJE s vo 2 v v r o R (ISt SO SR B s s e 48
Nekterk: daldf typy SPOJE <. oy v somlea s R el SO SR N i 51
Technologie povrchové montdZe . + <« v ¢ « « . ¥ i v o 51
Soulastky pro povrchOVOUmMONtAZ: o, /, - o i 3 e o s dils B500 O 51
Technologické POStUPY « ¢ + s » ¢ e @ 6" 0 aia o Sl T S 52



4.1.

4.1.1.
4.1.2.
4.2.

4.2.1.
4.2.2.
4.3.

4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.

5.1.

5.2.

5.2.1.
5.2.2,
5.2.3.,
5.24.
5.25.
5.2.6.
5.3.

5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.
5.3.5.
5.4.

5.4.1.
5.4.2.
5.4.3.
5.5.

5.5.1.
5.5.2.
5.5.3.

6.1.
6.2.
6.2.1.
6.2.2.
6.3.

N ARHAVEAL SO CE TRy s et e R e i v 55

Problematika vakuové technologie. . & v e vis % s 0 s 0 o 60 o o 55
Emise elektronti'a-typy Katod . v 00 o o T el o8 Sl g W IR T as g 55
Veroba'a:zabiofovinf:élektronek s s R SR el N s L s 57,
Vyroba a vlastnosti svételnych zdrojd . . . . . . . .. ... ... 62
Svételné jednotky'a ZEKIadnbPOMY /o /o/50 | o7 s feime et o7 0% e il et s 62
SVETRING EATO) e s I o xeor  aTE T B o P sl T D ey ™S, K dya s ot Ao I 5 65
ObIRZoVEY 8 185ICh FIroha (S A A A A L e e S 67
Vychylovani a zaostfovéni elektronového paprsku . . . . . . . . . . 68
T BOTORY. &S s A voAle e AR Ta MUY SWhiisr (o b4, A SR Tapai e o s o ¥ n 70
Obrazovky pro osciloskopy a televizni pfijimate. . . . . . . . . . . 71
N R EO IR T ONIKAN 1 b v h T it e ho T ot ot 3 b Wi s AN 58 S e 76
Sout4stky elektronickych obvodu a jejich spolehlivost . . . . . . . . i
Vrstvové a hybridn{ integrovanéobvody . . . . . . . . . . . . . . 79
Podlozky vrstvovych integrovanychobvodtt . . . . . . . . . . . . 80
Tlustovistve iftegrayané obvody s “o Lotid ot Cad St L Bt o ive 81
JTenRovestve integrovanabvadyst. L' oG5 DN Sa R SN Ase T At f 83
Dostavoyint YrStvovyCh TeZIStord '« 1) ot wpa s S an i duEr s Al T L O 84
Hybridni Integrovant obWDAF S 2l o7 55 (a! o ta s ags e ob el et i M e 86
Pouzdreni hybridnich integrovanychobvody . . . . . . . . . . . . 88
Nbonohtické Intégrované obvody ./ e my . o e gl s E L T 89
Vytvateni povrchovielirwrstews s | - S 0uke o0 G o b v B st 2T B bl o 92
Litografie o .x. o/ . i s R AT AR S e At D B B s 93
10115V o s i S ST SR S T S A R e T s e L O S 97
FoOVI IEBIANIRCE -7 T i Tl s PRt i S e NN S e e Y 99
‘Bechnilogie’ montide s'pouzdlent. . . o o' . Vinels To eliiiar e e ke 99
Polovodidové.a bubHnovE DREIEIY ¢ s b0 o e s el sl e o s aaials 101
Rozdélen] polovoditovich pamtl <. . 7. < oo & iTege il aren oTe 101
A e ok e e 2 AT VRS b Do ON 7 S B L ook R 103
Magnetické bublnove pamEtl’ " (5. . o i T o i et e ey e dies s e 115
Vyvojové technologie . . . . . . . T R R A A IR St R sy b 116
OLVOAVRAIDAEL GRAN S SR I 5 N e P R D s A 117
Ovndy 8 preRosem nBbOIE, © 1\ 10 0 0 Pl o maiin ant Nt e e, S ok aa 8T 120
Tosephsonova tecANologle. i)/ T s husd! e e Dok A aha s e OSSR 121
Vinovody a vedeni pro mikrovlnnou techniku .. . . . . . 123
ZyIastnoet] MIKrOVINNERO DESME. 5 2 Co Ialr ol e el e 80 e i e et b ke 123
Vedeni signdlu v oblasti mikrovinného pdsma . . . . . . . . . . .. 124
RGO T DNCALIE N 1S e A cbna) a0 o ) kain 8\ ast Mo e, ctim rar v e S fa hn pid 124
Usporddani mikropaskovych prvka . . . . . . . . N e O sie SR
Realizace mikrovinnyeh obyodills s s 5 o h A e fisie stintis s lereuea 129



7.1. |
7.2
43,

8.1,

8.1.1.
8.1.2.

8.2.

8.2.1.
8.2.2.

8.3.
8.4.

VIEEROVE (8 VETIOVOA YR 2 1) Bk oo e Ly S Ko rmatoy sl 132

Materisly, vyroba a druhy svétlovoda . . . . . . . . . s R 134
Qpticke vysilale arptaimatec s rhaii | NN I S s 138
Polovodiové materidly pro optoelektroniku. . . . . . . . . . . . . 141
AT UV G o e i e el S AN AR I T TR 145
GrampIonovy ZREDANNZYRI . "5 T8 0 20 dhde b re onthrs o 6 nal laibag s Aoy 145
ZARIRAT PO S e oin i e o oo b, W NG e S S LR o 145
VVroba gramofonone RIeBRY T o v s S T e et e e A 147
D ET AT T S ST ) R S R Sl R N At B W g A As SIS o B 149
Princip magnetickbhe™ Zaznamam ;- - s S it o Ga ho it T R S R i 150
Magnetofonove piskye. 255 Sl Ses s TN S VU W R 152
e 0y TV e A BRGNS TR o g e BN E i S bl s 153
Zéznam obrazového signflu. o . o at Sk L w6 el kg 154
SEZRAIMN T HTeTaTUL P 'y, A AN HESERT & L SRl RIS 157



